PHILIPSIN TUTKIJAT ovat kehit-
tineet niin sanottuun faasinmuunnok-
seen (phase-change) perustuvan muis-
tin, jonka periaatteet ovat samoja kuin
uudelleen kirjoitettavien DVD-levyjen.
Aiemmin PCM-muistien faasinmuunnos
vaati suhteellisen suuria jannitteitd, mi-
ka ei CMOS-piireissi ollut aiemmin
kaytinnéllista. Philipsin protossa muun-
nettava kalvon pituus on 50 nanometriid
ja faasinmuunnos edellyttid enii 0,7
voltin jannitetti. Protosiruissa faasin-
muunnos tapahtuu 30 nanosekunnissa.
Tamé on jopa 100-200 kertaa nopeam-
min kuin nykyisissi flash-piireissi.

STMICROELECTRONICS on esi-
tellyt ensimmiisen mobiiliverkkojen tu-
kiasemien jirjesteimipiirin, johon on
sulautettu erillinen FPGA-lohko.
Greenfield-nimen saaneen piirin ohjel-
moitavuudesta vastaa ranskalaisen
M2000:n FPGA-osa. Itse Greenfield- eli
STW2100-piiri on ARM9-ytimeen poh-
jaava ohjain, jossa on 16 megabittia su-
lautettua DRAM-muistia. Sirussa olevan
FlexEOS-lohkon koko on noin 40 tu-
hatta porttia. Sirut valmistetaan 0,13
mikronin CMOS-prosessissa.

PIENIN GPRS-RADIO. Kinny-
koissd on yhd pienempien komponent-
tien tarve vain kiihtymissa. Analog De-
vices pyrkii vastaamaan kysyntidn uusil-
la GSM-GPRS-radiopiireilla. Othello-G-
radio onkin toistaiseksi markkinoiden
pienin. Kannykin piirikortilla Othello-G
vie tilaa vain 1,5 nelidsenttia. Tyypillisiin
GPRS-kinnykoiden radioratkaisuihin
verrattuna piirisarjan avulla voidaan tul-
la toimeen 75 prosenttia vihemmin
komponentein.

ARM-OHJAIN 90 NANOMET-
RIIN. Philips sanoo saaneensa valmiik-
si ensimmaisen 90 nanometrin proses-
sissa toteutetun ARM9-pohjaisen oh-
jainpiirin. Kyse on terdvapiirtotelevisioi-
den HDMI-vastaanottimesta, jota tarjo-
taan HDTV:n valmistajilie. 90 nanomet-
rin prosessi merkitsee sit4, ettd piiri
saadaan hyvin vahavirtaiseksi. Kaytto-
jannitteeksi riittdd yksi voltti.

AUDIOKOODEKKI TAMPE-
REELTA. VLSI Solution on esmellyt
uuden audio- .
koodekin.
VS$1003-de-
kooderi tu-
kee MP3-,
WMA- ja WAV-musukklformaat-

teja. Nadytenopeuden sdatéon piirissa
kaytetdan DSP-laskentaa PLL:n sijaan,
mika parantaa 4inen laatua. Siru on tar-
jolla 7 x 7 -millisissa lyijyttomissa
LQFP- ja BGA-koteloissa.

PIIRI VDSL2-YHTEYKSIIN. lika-
nos valmistautuu jo tulevaan VDSL2-
standardiin. Sen uusin piirisarja tukee
jopa sadan megabitin sekuntinopeuksia
symmetrisesti eli molempiin suuntiin.
Uusi FX100100-piirisarja koostuu nel-
jasta sirusta. Pakettidatan lihetyksesti
piirisarjassa huolehtii Tensilican Xten-
sa-ytimeen pohjaava prosessori. lka-
noksen mukaan VDSL2-yhteyksien tu-
los vauhdittaa Aasiassa 3D-verkkope-
laaminen, mutta USA:ssa ja Euroopassa
nopean yhteyden yli aiotaan siirtda esi-
merkiksi HDTV-signaaleja.
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MIMO-tekniikka mullistaa pian
WLAN-yhteydet. Valloitus on jo
alkanut Yhdysvalloissa Airgo
Networksin TrueMIMO-tuki-
asemien ja -korttien voimin.

Airgo on kehittiinyt ensimmai-
sen OFDM-modulaatioon poh-
jaavan MIMO-piirisarjan. Sen
avulla saadaan yhdella 20 mega-
hertsin kanavalla dataa kulke-
maan 108 megabittid sekunnissa
eli kaksinkertainen miiri bittejd
802.11g-standardin méairityksiin
verrattuna.

Nokin WWISE-LEIRIN

Nokia on liittynyt WWiSE-
konsortioon (worldwide
spectrum efficiency), joka
vastaa toisesta mahdollises-
ta ehdokkaasta tulevaksi
WLAN-verkkojen n-standar-
diksi. WWiSE-konsortion li-
saksi kisassa on edelleen
mukana TGnSync-ryhma. 1E-
EE:n ty6ryhmin maaliskui-
sessa kokouksessa Atlantas-
sa kumpikaan ehdotus ei
saanut taakseen tarvittavaa
75 prosentin dintenenem-
mistdd. Seuraavan kerran
asiasta kokoustetaan touko-
kuussa.

Airgon piidjohtaja Greg Raleigh on MI-

MO-tekniikan tutkimuksen pioneereja.
Airgon rahoittajiin kuuluu entinen No-

kia Ventures eli nykyinen BiueRun Ven-
tures -rahoitusyhtid.

Airgon paidjohtaja Greg Ra-
leigh  muistutti Montereyn
Electronics Summit -tapahtu-
massa, ettd tuleva 802.11n-stan-
dardi perustuu joka tapauksessa
MIMO-periaatteeseen. — Molem-
mat ehdolla olevat kilpailevat
esitykset eli TgNSync- ja WWi-
SE-leirien tekniikat pohjaavat
MIMOon.

Markkinoilla on jo monenlaisia
WLAN:-laitteita, joiden sanotaan
olevan MIMO-pohjaisia. Raleig-
hin mukaan Airgon laitteet ovat
ainoita todellisia MIMO-ratkai-
suja. Hian korosti, ettdi MIMO
(multiple input, multiple output)
tarkoittaa kahden datasignaalin
samanaikaista ldhettdmisti sa-

malla kanavalla. Itse asiassa Air-
gon TrueMIMO on adrimmilleen
viety dlyantenniratkaisu, Raleigh
muotoili.

Hinen mukaansa WLAN-kayt-
t4jad ei yleensi edes huomaa
pientd parannusta linkin laadus-
sa, mutta jos yhteys paranee ra-
dikaalisti, se kyllda huomataan.
WLAN-nopeuksien kaksinker-
taistaminen on ainakin USA:ssa
otettu hyvin vastaan, silld Airgon
ensimmaisen sukupolven laitteet
ovat nopeasti kasvattaneet
markkinaosuuttaan vuodenvaih-
teen jalkeen, jolloin laitteita al-
koi kaytdnnossi saada.

Kahden datasignaalin lahettd-
minen samanaikaisesti kuulos-
taa yhtdkkii toisen radion lisai-
miselti ja siten tehonkulutuksen
kaksinkertaistamiselta. Raleig-
hin mukaan TrueMIMO-radioi-
den ldhetysteho voidaan kuiten-
kin puolittaa, jolloin kokonais-
ratkaisun tehonkulutus ei kasva.
Silti nopeus kasvaa kaksinkertai-
seksi ja kantamaan saattaa tulla
300400 prosenttia lis#i, olosuh-
teista riippuen.

Airgon asiakkaisiin kuuluvat
suuret WLAN-reitittimien valmis-
tajat, esimerkiksi Belkin ja Link-
Sys. Niiden myotd MIMO-pohjai-
set WLAN-yhteydet tulevat to-
dennékoisesti Eurooppaankin
pikavauhtia.

Lattice yhdisti flashin
SRAM-piirille

FPGA-valmistajat esittelevit
nyt kilvan uusia halvan pain
piiriversioita. Niilld pyri-
tésin ennen kaikkea suu-
rivolyymisiin  kulutus-
elektroniikan lait-
teisiin ASIC-sirujen ti-
lalle. Uusin piiriperhe
on Latticen XP-sarja. {

FPGA-valmistajista
Xilinxin ja Alteran sirut
perustuvat SRAM-arkki
tehtuuriin ja markkinoi-
den kolmonen Actel luotttaa
flash- ja vastasulaketekniikkoi-
hin. Latticen uusiin piireihin on
SRAM-osan rinnalle tuotu flash-
pohjainen kiaynnistyslohko.

Uudet XP-piirit on toteutettu
0,13 mikronin  prosessissa.
3100-19700 LUT-hakutaulukkoa
siséltivista piireisti kymmenen
tuhannen taulukon versio on jo
ehtinyt niytetoimituksiin. Loput
nelji versiota tulevat tarjolle vie-
14 kesasin mennessi, Lattice lu-
paa.

XP-piireihin on istutettu pienii
flash-muistiviipaleita. Niiden
avulla piirit voidaan kdynnistai
hyvin nopeasti, Latticen mukaan
alle millisekunnissa. Ominaisuut-

kayttdd myos vi-
hentamaéin piirien tehonkulutus-
ta.

XP-piirit valmistaa Fujitsu ja
ne perustuvat pienen k-arvon
eristemateriaalia hyodyntavaan
prosessiin. 250 tuhannen kappa-
leen erind ostettuna Lattice lu-
paa XP-piirien hinnan painuvan
alle 15 dollarin kappaleelta.

Aika ndyttds, miten uudet XP-
piirit parjaaviat kovassa kisassa
Xilinxin Spartan-3E- ja Alteran
Cyclone-II-piirien kanssa, jotka
valmistetaan 90 nanometrin
SRAM-prosessissa.

Kaksi miljoonaa
ASIC-porttia

Niin sanottujen rakenne-ASICien
(Structured ASIC) tarjonta ja ti-
heys laajenee edelleen kovaa
vauhtia. NEC:n uutuus yltia jo
kahteen miljoonaan porttiin. Pii-
ri valmistetaan 0,15 mikronin
CMOS-prosessissa.

NEC on alan pioneereja, joihin
lukeutuu kymmenkunta yritysta.
Uusissa CMOS 12M -piireissi
prosessin vaihtaminen 0,25 mik-
ronista 0,15 mikroniin on tuonut
50 prosenttia lisdd suoritusky-
kyi. Samalla tehonkulutus on
kutistunut puoleen.

MI12-piirien valikoima kattaa
porttimédrat 125 tuhannesta
kahteen miljoonaan. Sulautettua
muistia siruihin saa maksimis-
saan periti 2,6 megabittia. 12M-
piirien naytetoimitukset alkavat
huhtikuun aikana. Pienin versio
eli 125 tuhannen portin piiri
maksaa volyymeina viisi dollaria
kappaleelta.




